
신합섬 및 복합소재 염색가공 

-Ⅱ. 응용편(28) - 

 

2. 복합소재의 염색가공기술 

2.13 복합섬유의 날염 

2.13.3 폴리에스터/트리아세테이트 

1) 직접날염법 

분산염료는 두섬유에 대한 염착거동이 비슷하기 때문에 염료를 선정하면 

단독으로 사용할 수 있다. 

(1) 분산염료에 의한 경우 

① 공 정 

인날 → 건조 → 스티밍(HT 70℃×10분 또는 HP 130℃×30분) → 수세 → 

탕세(40~50℃×5분) → 환원세정(70~75℃×5분분, 38˚Bé 가성소다 1ml, 하이

드로술파이트 0.5g, 세정제 1g/l) → 탕세(40~50℃) → 수세 → 건조 

② 날염호의 처방 

X(g)       분산염료 

300        열수(약 50℃) 

0~30     요소(HT 스티밍) 

500        호제 풀 

2          불휘발성 유기산(주석산, 사과산등) 

2          환원방지제(염소산소다) 

60         농염화제(HT스티밍시) 

3          금속이온봉쇄제 



Y          밸런스 

1,000ml 

 

③ 조작상의 유의사항 

가) 분산염료의 선정 

두 섬유에 대한 염착성과 색상이 비슷한 것을 선정하고, 특히 HT스팀법에

서는 기내 승화오염이 적은 것을 택한다. 

나) 농염화제 

상압스팀법에서는 염착촉진제가 없더라도 125~130℃의 스티밍을 하면 두 

섬유가 최고의 염착성을 나타낸다. 한편 HT스팀법에서는 폴리에스터용과 트

리아세테이트용 농염화제를 각각 3%, o.w.p를 병용하여 170℃×10분 처리하

면 두 섬유 모두 최고로 염착된다. 

다) 환원세정 

세정공정에서 백장오염의 방지와 폴리에스터쪽의 마찰견뢰도 향상에 약간

의 환원세정이 요구된다. 이 경우 대량의 환원제를 사용하면 트리아세테이트

에 염착한 염료가 탈색되기 때문에 하이드로술파이트 0.5g/l이하로 조작한다. 

 

2.13.4 폴리에스터/디아세테이트(또는 아크릴) 

1) 직접날염법 

폴리에스터섬유의 분산염료 스팀법에 준하여 날염호를 조제한다. 또 분산

염료는 이염형으로 두 섬유의 커버링성이 좋은 것을 선정하고, 더욱이 폴리

에스터쪽의 염착을 높이기 위하여 염착촉진제, 예를 들면 파라페닐페놀을 약 

3% 사용한다. 

스티밍은 디아세테이트 혼방포 110℃×30분, 트리아세테이트 혼방포 120℃



×30분, 아크릴 혼방포 115℃×30분간 처리한다. 

 

2.13.5 폴리에스터/나일론 

1) 직접날염법 

분산염료를 사용하여 폴리에스터/아세테이트의 날염방법으로 행한다. 특히, 

나일론쪽의 색조가 둔화되는 경우에는 약간의 산성염료를 병용한다. 

 

2.13.6 폴리에스터/양모(견) 

1) 직접날염법 

(1) 분산/산성염료(또는 금속착염형)에 의한 경우 

분산염료는 양모(또는 견) 오염이 적은 염료를 선정하여 캐리어와 요소를 

병용하여 염착을 향상시킬 수 있다. 또한 스티밍에서 색번짐이 생기는 경우

에는 서머졸법을 병용하여 스티밍시간을 단축시키거나 또는 포화함수량이 

높은 호제를 사용하는 등의 배려가 필요하다. 

① 공 정 

인날 → 건조 → [HT스티밍 (110~120℃×30분) 또는 [서머졸(180℃×60초) 

→ 스티밍(100℃×30분)] → 수세(양모용 오염방지제 3g/l) → 수세 → 소우핑

(60℃×5분:양모용 오염방지제 2g/l) → 탕세 → 수세 → 건조 

② 날염호의 처방 

X          산성염료 

20~40    염료용해제(예:글리콜계) 

250        열수(약 90℃) 

0~50     요소···약 50℃로 냉각하고 나서 

Y          분산염료 



500        호제(예:로커스트빈 계 고무호) 

0~3      금속이온봉쇄제 

10~20    환원방지제 

0~30    염착촉진제(예:스팀법의 경우에는 메틸텔레프탈산계의 캐리어, 

서머졸법을 병용하는 경우에는 HT용의 농염화제가 효과적임) 

30~50    주석산암모늄 33%용액  

Z          밸런스 

1,000ml 

(2) 분산/반응성염료에 의한 경우 

폴리에스터/셀룰로스에 준하여 날염호를 조제하며, 분산염료의 염착을 높

이기 위하여 염착촉진제(예를들면 HT용의 농염화제 약 3%)를 넣는다. 

인날, 건조후는 110~115℃×30분간 스팀처리하고, 이어서 습윤견뢰도를 높

이기 위하여 수세한 후에 암모니아수(28%) 3cc/l의 욕에서 70℃×10분간 활성

화 처리를 한다. 

 

2.13.7 캐티온 가염 폴리에스터/양모 

1) 직접날염법 

적용염료는 분산 또는 캐티온과 산성, 금속착염형, 반응성, 직접염료들을 

임의로 조합할 수 있으며, 특히 혼방 비율이 양모 15% 이하에서는 분산 또

는 캐티온염료를 단독으로 사용할 수 있다. 

이들중 염료의 선정범위, 작업성, 세정성, 견뢰도면에서 분산/산성, 금속착

염형 염료로 조합하는 것이 가장 유리하다. 

(1) 분산/산성, 금속착염형 염료에 의한 경우 

① 공 정 



인날 → 건조 → 스티밍(100℃×40분) 또는 HT스티밍(165℃×10분) → 수

세 → 탕세 →소우핑(65℃×10분, 소다회 0.5g, 2산화티오요소 0.2g, P/C용 세

정제 2~3g/l) → 탕세(40℃) → 수세 → 건조 

② 날염호의 처방 

 
③ 조작상의 유의사항 

가) 분산염료의 선정 

상압스팀법에서는 저온염착형(아세테이트용 등), HT스팀법에서는 고온염착

형의 분산염료를 선정하지만, 모두 양모로부터의 환원변색, 용해제 혼합호중

에서 분리하지 않는 것이 필요하다.  

나) 산성, 금속착염형 염료의 선정 

용해가 잘되고 스티밍중 또는 환원세정에서 변색과 농도저하를 일으키지 

않는 염료를 선정한다. 

다) 염료 배합밸런스 

분산/산성, 금속착염형 염료의 배합밸런스는 양모혼방율 50%에서는 약 3:7, 

15%에서는 7:3의 비율로 배합하는 것이 균날성이 양호하다. 또한 균염성이 

나쁜 경우는 양모용 침투균염제를 1~3% o.w.p 사용한다. 

라) 호 제 



상압스팀법에서는 천연고무/전분계 호, HT스팀법에서는 천연고무/전분계 호

/O/W에멀젼으로 조합하는 것이 염착력, 첨예도, 탈호성 등이 양호하다. 예를

들면 다음과 같다. 

상압스티밍 → 구아계 고무 12%풀   600g 

→ 에테르화전분 10%풀  400g/1kg 

HT스티밍  → 구아계 고무 12%풀   600g 

→ 에테르화 전분 10%풀  200g 

→O/W 에멀젼            200g 

 

마) 염착촉진제 

분산염료의 염착향상을 목적으로 한 것으로 상압스팀법에서는 파라페닐페

놀계, HT스팀법에서는 폴리에스터용 농염화제를 사용한다.  

바) 고착공정 

상압스팀법은 산성, 금속착염형 염료의 염착성이 섬유의 태에는 좋지만, 

반면 병용하는 분산염료는 저온염착형으로 한정되고, 승화견뢰도에 약간 문

제점이 있다. 

한편 HT스팀법은 중~고온 염착형 분산염료를 적용할 수 있으며, 견뢰도면

으로도 바람직하지만 고온에 따른 산성, 금속착염형 염료의 염착성이 저하하

며 섬유의 태도 순차적으로 경화된다. 

이 경우 호중에 요소 10~20% o.w.p와 에멀젼 10% o.w.p를 사용하면 산성염

료의 염착성 향상과 섬유의 태가 경화하는 것을 방지할 수 있다. 

사) 세 정 

효과적인 세정법은 세정제 선정과 물리적인 요소, 즉 기계적인 비빔, 두드

림, 짬, 수량, 수압, 액교환 등으로 오염액을 제거하는 것이 중요하다. 특히 



미고착 염료는 저온수세로 제거하고 가능한 한 후 소우핑욕으로 옮겨가지 

않도록 해야한다. 소우핑욕은 유효세정제 농도를 유지하기 위하여 정해진 시

간에 따라 세정제를 추가한다. 세정시의 요인으로서 탈락하는 미고착염료에 

의한 백장오염, 양모 인날부분의 분산염료오염 제거를 들 수 있다. 이를 위

해서 세정제의 선정과 약간의 환원제를 병용하는 것이 필요하다.(예 : 이산화

티오요소 2g/l : 산성염료는 환원제에 견디는 것) 

아) 습윤견뢰도의 증진 

양모용 고착제로 처리함으로써 양모쪽에 염착한 산성, 함금속염료 및 오염

된 분산염료의 습윤견뢰도가 1~1.5급 향상하여 시장에서 요구하는 3~4급 이

상으로 합격할 수 있다. 

 


